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In legatura cu datele, ilustratiile, afirmatiile tehnice generale precum si piesele desenate incluse in prezenta brosura atragem atentia asupra faptului ca acestea
sunt doar exemple si detalii demonstrative, in scop de reprezentare schematica si de ilustrare principiala a modulului de functionare. Dimensiunile nu sunt redate
cu precizie. Aplicabilitatea si integritatea datelor trebuie verificate pe propria raspundere de catre executant / client la fiecare obiectiv de constructii in parte.
Lucrarile invecinate sunt reprezentate doar schematic. Toate prevederile si datele trebuie adaptate si armonizate in functie de conditiile locale, ele nereprezen-
tand un plan de lucrari, de detalii sau de montaj. Prevederile tehnice si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certifi-
catele sistemelor trebuie respectate cu strictete.



7 < = oY—
=

o= :
5T |5

s

§&

B

e

* A

Cuprins

Pericolul descarcarii electrostatice
Descdrcarea electricitatii statice - costisitoare si pericu-
loasa

Zona de protectie ESD
Complexa si totusi eficienta

Normele si directivele
Principiile protectiei ESD

Structura sistemului de acoperire
antistatica pentru pardoseli
Componentele si functiile acestora

Acoperirile ESD pentru pardoseli StoCretec
Intotdeauna sistemul corect

Acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec
Produse si cerinte

10

12

14



Pericolul descarcarii electrostatice
Descarcarea electricitatii statice - costisitoare si periculoasa

Electricitatea staticd este o sarcina
electrica in repaus. Aceasta

apare cel mai frecvent prin frecare si
separare ulterioara. Frecarea gene-
reaza caldura, care pune in miscare
moleculele unui material. La separa-
rea a doud materiale poate avea loc
un transfer de electroni de la un ma-
terial la altul.

4 | Principii

Prin migrarea electronilor, deficitul
sau excedentul de electroni formeaza
un camp electric - electricitatea sta-
tica. Chiar si simpla separare a doua
materiale, de exemplu desprinderea
benzii adezive de pe rola poate deter-
mina acest schimb de electroni si
astfel poate genera campuri electro-
statice.

Cantitatea de energie statica depinde
de materialele care sunt supuse pro-
ceselor de frecare, de intensitatea
frecarii si separarii precum si de umi-
ditatea relativa a aerului. Plasticul
obisnuit produce in general cea mai
mare sarcina statica. Umiditatea re-
dusd a aerului, care se inregistreaza
frecvent pe timp de iarna, favorizeaza
de asemenea acumularea unor sarcini
electrostatice enorme.



Materialele care au capacitatea de a
schimba cu usurinta electroni (sau
sarcini electrice) intre atomii lor sunt
numite conductoare, avand in com-
pozitie electroni liberi. Ca exemple de
conductoare mentionam metalele,
carbonul si suprafata corpului uman.
Materialele in care schimbul de elec-
troni se realizeaza mai dificil se nu-
mesc izolatoare. Cele mai cunoscute
izolatoare sunt plasticul, sticla si aerul.
Atat conductoarele cat si izolatoarele
pot fi ,incarcate” cu electricitate
statica. Atunci cand un conductor
este incarcat, electronii liberi 1i dau
posibilitatea de a se descarca rapid,
de Indata ce ajunge in contact cu un
alt conductor sau este pamantat.

Tensiuni electrostatice tipice
In urma multor activitati zilnice, pe
suprafata corpului uman se pot acu-
mula sarcini electrice care adeseori
sunt daunatoare pentru componen-
tele sensibile:
« mersul pe un covor
= 1500 pana la 35 000 volti
« mersul pe o suprafata netratata
din vinil
= 250 pana la 12 000 volti
« activitatea la un banc de lucru
= 700 pana la 6 000 volti
« ridicarea unei pungi
de plastic obisnuite de pe un banc
de lucru
=1 200 pana la 20 000 volti

Efectele posibile ale

descarcarilor electrostatice
Tensiunile electrostatice au efect de
atractie asupra particulelor mici (praf)
ceea ce poate produce neplaceri in
camerele curate. Cea mai mare pro-
blema in descarcarea tensiunilor elec-
trostatice este formarea de scantei.
Aceasta situatie genereaza un pericol
de explozie in aerul cu continut de
solventi sau pulberi, asa cum se poate

ESD: ElectroStatic Discharge =
descarcare electrostatica

ntampla in depozitele de solventi sau
fngrasaminte naturale sau Th morile
pentru cereale. Din punct de vedere
strict financiar, industria producatoare
de echipamente electronice sufera
cele mai mari daune din cauza ESD

— ,fuziunea” sau topirea compo-
nentelor sensibile reprezinta o pro-
blema majora.

Efecte asupra costurilor

Corpul omenesc simte un soc static
atunci cand tensiunea atinge cel putin
3 000 volti. Descdrcarea este adeseori
responsabila pentru o cota foarte
ridicata de rebuturi la fabricarea com-
ponentelor electronice (de ex. micro-
cipuri). Tensiunile electrostatice mai
reduse se situeaza sub valoarea care
poate fi simtita de corpul uman.

Microcipurile sau Cl (circuitele inte-
grate), care sunt utilizate sau fabri-
cate in intreprinderile producatoare
de echipamente electronice pot fi
deteriorate din cauza unor tensiuni
situate sub 1 000 volti. Unele dintre
cele mai sensibile componente sufera
daune din cauza unor tensiuni cu
valori situate chiar sub 10 volti.

In procesul de dezvoltare rapid al
microelectronicii, componentele elec-
tronice devin din ce In ce mai mici.
Odata cu reducerea dimensiunilor
aparatelor, distantele intre izolatoare
si circuitele electrice sunt reduse la
valori microscopice, ceea ce sporeste
tendinta descarcarilor electrostatice.

Fabricarea componentelor electronice
precum microcip-urile sau elementele
micromecanice sunt foarte sensibile la
descarcarea electrostatica.

Principii | 5



Electrostatica =, Infectie”

Daunele ESD cauzate de fenomene
invizibile si neidentificate pot fi com-
parate cu fenomenul de infectare a
corpului omenesc cu virusi sau bacte-
rii. Desi aceste microorganisme sunt
invizibile, daunele pe care le pot pro-
duce pot fi devastatoare, chiar inainte
de a le sesiza prezenta. O ,vaccinare”
Tmpotriva acestui pericol invizibil sub
forma de protectie ESD este imperios
necesara.

Daca o componenta este infectata ca
mai sus, pot interveni doua tipuri de
erori.

Eroarea totala:

Aparatul este deteriorat fizic si nu mai
functioneaza. Aceste erori intervin
imediat dupa un eveniment ESD.
Acesta este de regula usor de detec-
tat si de remediat.

Eroarea ascunsa:

Se vorbeste despre erori acunse,
atunci cdnd o componenta a fost
expusa unei descarcari electrostatice,
dar nu s-a produs o deteriorare to-
tala. Componenta sau produsul trece
toate testele de calitate, insa dupa o
anumita perioada de timp fuctio-
neaza partial sau se defecteaza total.
Erorile ascunse sunt extrem de dificil
de diagnosticat si este costisitor. Cos-
turile anuale generate de aceste erori
n industria electronica sunt estimate
la peste 60 miliarde EUR.

6 | Principii

Rate de rebuturi

Pardoselile in zonele ESD

Zonele ESD — de ex. in unitatile pro-
ducatoare de microcipuri - Tsi pot
Indeplini functiile numai atunci cand
toate materialele si echipamentele
folosite sunt selectate pentru a face
fata cerintelor. Echipamentele tipice
n zonele ESD cuprind mese, scaune,
Incaltdminte antistatica, bratari de
pamantare, ionizatoare si desigur
acoperiri conductive pentru pardoseli.
Acestea au un rol foarte important,
deoarece trebuie sa asigure pamanta-
rea la toate sarcinile electrostatice
generate in zona ESD.

Pierdere minima Pierdere maxima  Pierdere

Producator componente 4 %

Subantreprenor 3%
Comerciant 2%
Consumator 5%

Sursa: Stephen Halperin,

medie

estimata
97 % 16-22 %
70 % 9-15 %
35 % 8-14 %
70 % 27-33 %

,Guidelines for Static Control Management”



Zona de protectie ESD
Complexa si eficienta

Pentru a putea garanta eficienta si
calitatea produselor electronice actu-
ale este necesar ca prelucrarea com-
ponentelor sensibile sa se efectueze
doar la locuri de munca protejate
electrostatic (EPA). Figura ilustreaza in
mod clar faptul ca o zona de protec-
tie ESD este un ansamblu complex.

EPA: Electronic Protected Area =
zona protejata impotriva sarci-
nilor electrostatice

WN =

O ooN

Role cu pamantare

Suprafata cu pamantare

Aparatul pentru verificarea bratarii de
pamantare trebuie amplasat in afara EPA
Aparatul de verificare pentru incalta-
minte trebuie amplasat in afara EPA
Electrod incaltaminte pentru testare
incaltaminte, bratara si cablu de méana
Bratara de pamantare

Cablu de pamantare EPA

Pamantare EPA

Punct de conectare la masa (EBP)

Extras din EN 61340-5-1
(VDE 0300 partea 5-1):
2001-08, publicata pentru
editia limitata anuntata cu
aprobarea 012.002 a DIN
Deutsches Institut fur Nor-
mung e. V. si a VDE Verband
der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V..

mai recente.

Pentru alte publicari sau
editii este necesara o apro-
bare separata. Sunt aplicabile
normele in variantele lor cele

Punct de conectare la masa a caruciorului
incéltaminte ESD

lonizator

Suprafete de lucru

Mobilier de sezut cu posibilitate de
pamantare a picioarelor
Pardoseala

imbraciminte

Etajera cu suprafata pamantata
Etajera cu pamantare

Panou EPA

Masina

Documentele standard sunt
disponibile la VDE VERLAG
GMBH, BismarckstraBe 33,
10625 Berlin si

Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstral3e 6,

10787 Berlin

Zona de protectie ESD | 7



Normele si directivele
Principiile protectiei ESD

o = )\

Acoperirile conductive pentru pardo-
seli se utilizeaza in doua domenii

diferite:

e protectia impotriva exploziilor

e protectia ESD

In ambele cazuri, stratul de acoperire
conductiv pentru pardoseala previne
fncarcarea electrostatica a persoanelor
aflate in respectivul spatiu. In spatiile
protejate se previne astfel explozia
materialelor inflamabile depozitate.
Pentru a proteja componentele elec-
tronice Tmpotriva descarcarilor elec-
trostatice este necesar dotarea inca-
perilor cu protectie ESD. Ambele
domenii de utilizare sunt reglemen-
tate de norme separate si prin urmare
trebuie tratate separat.

Aparatul de masura pen-
tru determinarea rezisten-
tei de pamantare
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Protectia impotriva exploziilor

TRBS (Reglementari tehnice pri-
vind siguranta in exploatare) 2153
Evitarea pericolelor de aprindere in
urma incarcarilor electrostatice (publi-
cat in GMBI [Gemeinsames Ministeri-
alblatt] Nr. 15/16 din 9 aprilie 2009,
pag. 278)

Documentul valabil pana in prezent
referitor la protectia impotriva explo-
ziilor, BGR 132 (03.2003), a fost re-
tras si convertit in TRBS 2153.

Acest regulament tehnic este valabil

pentru evaluarea si evitarea pericole-

lor de aprindere in urma incarcarilor

electrostatice n zonele cu risc de

explozie si pentru alegerea si luarea

masurilor de precautie in vederea

evitarii acestor pericole. Acest regula-

ment se aplica de exemplu la

e depozitele de solventi

o fabricile si depozitele de munitie

e unitatile de productie si gestionare
a pulberilor inflamabile

e depozite pentru substante inflamabile

Cerinta privind Rezistenta de paman-
tare pentru straturile de acoperire la
pardoseli < 108 Q. Nu este indicat un
standard de masurare. De regula se
aplica DIN EN 1081 (04.1998) sau DIN
EN 61340-4-1 (12.2004).

EN 1081 (04.1998)

Acoperiri elastice pentru pardoseli,
determinarea rezistentei electrice
Aceasta norma este norma de masu-
rare utilizata In mod curent pentru
TRBS 2153. Ca electrod de masurare
se utilizeaza asa numitul electrod Tn
trei puncte. Tensiunea de masurare
este de 100 volti.

Tensiune: volti (V)
Rezistenta: Ohm (Q)

Protectia ESD

EN 61340-5-1 (07.2008)

Protectia dispozitivelor electronice
impotriva fenomenelor electrostatice

- Prescriptii generale Acest standard
reprezinta intr-o anumitd masura
norma generala pentru domeniile
ESD. Aici sunt definite cerintele referi-
toare la toate componentele relevante
pentru zonele de protectie ESD.

Pentru pardoseli, norma prevede o
rezistenta de pamantare < 10° Q.
Atunci cand personalul este pamantat
prin sistemul sol/incaltaminte trebuie
indeplinita una din urmatoarele con-
ditii:
¢ Rezistenta totala a sistemului — de
la persoana prin incaltaminte si sol
pana la pamantarea aparatului —
trebuie sa fie mai mica de 3,5x 107 Q
e Tensiunea acumulata in corpul
omenesc trebuie sa fie mai mica de
100 volti iar rezistenta totala a
sistemului trebuie sa fie mai mica
de 1x10°Q

Metodele de masurare a rezistentelor
resp. incarcarilor sunt descrise n
normele EN 61340-4-1 si DIN EN
61340-4-5.

EN 61340-4-1 (12.2004)

Rezistenta electrica a pardoselilor si
straturilor de acoperire.

Acest standard reprezinta normele de
masurare pentru EN 61340-5-1. La
masurare este luata in considerare
doar pardoseala n sine, nu sistemul
per ansamblu (persoand/incaltaminte/
sol).



EN 61340-4-5 (03.2005)
Electrostatica — Partea 4-5: Metode
de incercare standardizate pentru
aplicatii speciale — Definirea descarca-
rii electrostatice a sitemului:
incaltaminte, pardoseala, persoana
Aceasta norma este a doua forma de
masurare pentru
EN 61340-5-1. La masurare nu este
luatd Tn considerare doar pardoseala
n sine, ci sistemul per ansamblu
(persoana/incaltaminte/sol). Se ma-
soara
« Rezistenta de pamantare
n Ohm (testare sistem)
« Tncarcarea persoanelor in volti
(Walking Test)

VDE 0100-410 (06.2007)
Constructia de instalatii de joasa
tensiune — Partea 4-5: Masuri de
protectie - Protectie impotriva electro-
smogului

Aceasta norma are functia de a pro-

teja persoanele fata de pericolul de

contact cu componente aflate sub
tensiune. Tn timp ce normele citate
pana acum prezentau valorile limita
superioare ale rezistentelor, aceasta
norma defineste valorile limita inferi-
oare:

« Rezistenta suprafetei = 5 x 10 Q,
atunci cand tensiunea nominala a
instalatiei nu depdseste 500 V

« Rezistenta suprafetei = 10 x 10* Q,
atunci cand tensiunea nominala a
instalatiei depaseste 500 V

Metoda de masurare difera fata de
normele numite pana acum. De
aceea, valorile de masurare nu pot fi
comparate intre ele.

Reglementdri | 9



Structura sistemului de acoperire antistatica pentru pardoseli

Componentele si functiile acestora

v AW N

Stratul suport

De regula, aceste sisteme de acoperiri
se aplica pe suporturi pe baza de
ciment, sape de ciment sau beton,
mai rar sape pe baza de magneziu
sau anhidrit. In cazul riscului de pene-
trare a umiditatii din sens invers,
trebuie ales un sistem care permite
difuzia vaporilor de apa. Suporturile
termoplastice - ca de exemplu asfaltul
turnat - necesita o acoperire elastica.

Amorsarea

La fel ca la toate sistemele de acope-
riri pe baza de rasini bicomponente,
amorsa are rolul de liant intre stratul
suport si stratul de acoperire. Amorsa
este de regula o rasina epoxidica
transparenta, fara continut de sol-
venti, cu viscozitate redusa. Prin ada-
osul de nisip cuartos uscat in amorsa
se poate obtine masa de spaclu. Siste-
mele deschise la difuzia de vapori se
amorseaza cu rasini epoxidice emulsi-
onate cu apa.

10 | Structura sistemului

inchiderea de pori, Spacluirea de
egalizare

Rezistenta de pamantare a unui sis-
tem de acoperire a unei pardoseli este
data in primul rand de grosimea stra-
tului de acoperire. Pentru a obtine o
rezistenta echivalenta pe intreaga
suprafata trebuie asigurata o grosime
egala a stratului de acoperire. De
aceea, la suporturile dure si neuni-
forme se recomanda aplicarea dupa
amorsare a unui strat de spacluire de
egalizare, preparat din rasini de amor-
sare si nisipuri cuartititce.

Acoperire antistatica pe suport denivelat
fara strat de spacluire de egalizare

Masa de spécluire de egalizare garan-
teaza grosimea egala a straturilor, asi-
gura o rezistenta echivalenta

Prevederile tehnice concrete si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu strictete.

-

Strat de protectie/produs

de ingrijire

2 Strat de acoperire

3 Strat conductor cu banda
conductoare

4 finchidere pori, Spacluire de

egalizare

Amorsare

6 Strat suport

(%]

Strat conductor/Pamantare
Deoarece proprietatile conductive ale
betonului se diminueaza in timp Tn
urma proceselor de uscare iar amorsa
actioneaza ca strat izolator, este nece-
sar aplicarea unui strat conductor.
Acest strat intermediar are rolul de a
,canaliza” sarcinile electrostatice la
pamantare pe un plan conductiv cu
rezistenta constantd. Stratul conduc-
tor constd de regula dintr-o dispersie
apoasa de rasini epoxidice cu adaos
de negru de fum.

StoCretec ofera aici doua variante: un
strat conductor cu conductivitate
ridicata si un strat conductor cu con-
ductivitate moderata (StoPox WL
118). Acesta din urma se utilizeaza in
situatiile n care stratul de acoperire
antistatic trebuie sa indeplineasca de
asemenea cerintele privind protectia
persoanelor conform DIN VDE 0100-
410.

Legatura intre stratul conductor si
pamantare se realizeaza fie cu ajuto-
rul benzilor de cupru autoadezive
(galvanizate) fie cu ajutorul seturilor
de conexiuni. Deoarece benzile con-
ductoare reprezinta o solutie relativ
incerta, se recomanda utilizarea cu
precadere a seturilor de conexiuni,
foarte sigure. Conform obiceiurilor
valabile, pe 100 mp suprafata de
pardoseala este necesar un racord de
pamantare.



Kitul de Tmpamantare este format din
dibluri fixate stabil in stratul suport.
Conexiunea la pamantare se reali-
zeaza cu usurinta prin intermediul
unui sabot de cablu. Stratul conduc-
tor de culoare neagra, aplicat peste
benzi, prezinta pe orizontala o con-
ductivitate mult mai ridicata decat
materialul de acoperire.

-

Strat de acoperire

Proprietatile conductive ale stratului
de acoperire la sistemele conventio-
nale sunt obtinute prin adaosul de
fibre de carbon. Materialele de aco-
perire moderne, asa numitele acope-
riri conductive In volum nu contin
fibre de carbon ci materiale speciale
de umplutura, ceea ce confera siste-
melor o conductivitate mult mai omo-
gena.

In functie de domeniul de utilizare
exista 0 gama variata de sisteme de
acoperire:

e acoperiri subtiri si groase cu capaci-
tate de difuzie a vaporilor de apa
pe baza de rasini epoxidice emulsi-
onate cu apa

e sisteme rezistente la solicitari meca-
nice si chimice pe baza de rasini
epoxidice fara solventi

e sisteme rigide pana la sisteme elas-
tice pe baza de rasini poliuretanice
fara solventi

Pentru sporirea aderentei, acoperirile
conductive pot fi presarate suplimen-
tar. In acest scop se utilizeaza carbura
de siliciu speciala sau nisipuri cuartice
tratate la suprafata, cu proprietati
conductive.

Strat de protectie

Sistemele prevazute cu acoperiri, care
prezinta proprietati conductive prin
adaosul de fibre de carbon, sunt
caracterizate prin valori suficiente ale
conductivitatii astfel incat sa indepli-
neasca cerintele la protectia impotriva
exploziilor. Acestea nu indeplinesc
Tnsa cerintele actuale privind protectia
ESD. Pentru a rezolva aceasta pro-
blema, acoperirile pentru pardoseli
sunt prevazute cu straturi de sigilare
pigmentate, conductive. Astfel de
straturi de sigilare sunt foarte rezis-
tente la abraziune si prezinta o anu-
mita conductivitate orizontala. Astfel
acestea au capacitatea de a egaliza
conductivitatea ntregului sistem si de
a devia sarcinile electrice nu doar pe
verticald, ci si pe orizontala. Prin
aceasta caracteristica a sistemului
sunt indeplinite toate normele ESD in
vigoare. Sigildrile conductive sunt
realizate de regula din dispersii
apoase bicomponente pe baza de
rasini poliuretanice sau epoxidice.

Stratul conductor consta Racordul benzilor conduc-  Aplicarea stratului de
dintr-o dispersie apoasa toare la inelul de paman- acoperire

de rasini epoxidice cu tare poate fi efectuat doar

adaos de negru de fum de un electroinstalator!

Setul de conexiuni in cutie  Racordul la pamantare al
practica setului de conexiuni

Prevederile tehnice concrete si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu strictete. Structura sistemului | 11



Acoperirile ESD pentru pardoseli StoCretec

Sisteme de acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec

Proprietati

Domeniu de
utilizare

Amorsa

Strat conduc-
tor

Strat de
acoperire
Strat de
protectie
Curatarea
initiala a
suprafetei

Grosimea
stratului

Suporturi

12 | Vedere de ansamblu asupra sistemului

Sistem

EP in strat subtire, pe baza de apa

o Acoperire n strat subtire deschisa la
difuzia vaporilor de apa

o indeplineste TRBS 2153

o Indeplineste EN 61340-5-1
—numai in combinatie cu
StoPox WL 113

o Indeplineste DIN VDE 0100-410
—numai in combinatie cu
StoPox WL 118

e Sistem cu costuri reduse

o Rezistentd foarte buna la lumina

o camere de acumulatori

o depozite de substante inflamabile

o fincdperi cu aparate electronice foarte
sensibile

o camere de server

e hale de productie pentru electronicd fina

(instalatii ESD)

StoPox WG 100 si masa de spaclu de
egalizare StoPox WG 100,
umplut cu nisip cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox WL 111
Optional: StoPox WL 113

Optional: StoDivers P 110

cca. 0,5 mm

o Penetrarea umiditatii din sens invers
e Sapa de magneziu
o Sapa din sulfat de calciu

Sistem

EP in strat gros, pe baza de apa

o Acoperire In strat gros deschisa la difuzia

vaporilor de apa

o indeplineste TRBS 2153

o Indeplineste EN 61340-5-1
—numai in combinatie cu
StoPox WL 113

« Indeplineste DIN VDE 0100-410
—numai in combinatie cu
StoPox WL 118

o Rezistentd foarte bund la lumina

e |aboratoare

o depozite de substante inflamabile

o fincdperi cu aparate electronice foarte
sensibile

o camere de server

o hale de productie pentru electronica fina

(instalatii ESD)

StoPox WG 100 si masa de spaclu de

egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip

cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox WB 110
Optional: StoPox WL 113

Optional: StoDivers P 110

cca. 2-3mm

o Penetrarea umiditatii din sens invers
e Sapa de magneziu
o Sapd din sulfat de calciu

Sistem
EP in strat gros, pe baza de apa

o Acoperire In strat gros conductiva in

volum

Fara fibre de carbon

Indeplineste TRBS 2153

Indeplineste EN 61340-5-1

Conductivitate independentd de

umiditatea relativa

o Conductivitate independenta de
incltamintea ESD

o Rezistentd foarte bund la lumina

e laboratoare

e incaperi cu aparate electronice foarte
sensibile

e camere de server

o hale de productie pentru electronica
fina (instalatii ESD)

StoPox WG 100 si masa de spaclu de
egalizare StoPox WG 100, umplut cu nisip
cuartos

StoPox WB 113

StoDivers P 110

cca. 2 mm

o Penetrarea umiditatii din sens invers
o Sapa de magneziu
o Sapd din sulfat de calciu

Sistem
EP in strat subtire, fara solventi

o Strat de acoperire subtire structurat
o ndeplineste TRBS 2153
o indeplineste EN 61340-5-1
— numai in legatura cu
StoPur KV/StoPur WV 210
o indeplineste DIN VDE 0100-410
— numai in combinatie cu
StoPox WL 118
e Sistem cu costuri reduse

e camere de acumulatori

o hale industriale si depozite expuse
pericolului de explozie

o hale de productie in industria auto

StoPox GH 205 si masd de spaclu de
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip
cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox KU 411
Optional: StoPur KV/StoPur WV 210

Optional: StoDivers P 110

cca. 1 mm

e Suporturi pe baza de ciment

Prevederile tehnice concrete si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu strictete



Sistem
EP in strat gros, fara solventi

® Acoperire Tn strat gros
o Rezistenta foarte ridicata la solicitarile
chimice si mecanice
o Indeplineste TRBS 2153
e Indeplineste EN 61340-5-1
— numai in combinatie cu
StoPur KV/StoPur WV 210
o Indeplineste DIN VDE 0100-410
— numai in combinatie cu
StoPox WL 118

e hale industriale si depozite expuse perico-
lului de explozie

o instalatii HBV (instalatii pentru productia,
tratarea si utilizarea substantelor polu-
ante pentru apa conform § 62 WHG)

e laboratoare

® camere curate

e incaperi cu aparate electronice foarte
sensibile

o hale de productie pentru electronica fina
(instalatii ESD)

StoPox GH 205 si masa de spaclu de
egalizare StoPox GH 205, umplut cu nisip
cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox KU 611
Optional: StoPur KV/StoPur WV 210

Optional: StoDivers P 110

cca. 2 mm

e Suporturi pe baza de ciment

Sistem
EP in strat gros, fara solventi

Acoperire n strat gros conductiva in volum
Fara fibre de carbon

Aspect omogen al suprafetei

Indeplineste TRBS 2153

Indeplineste EN 61340-5-1

Tndeplineste DIN VDE 0100-410

— numai in combinatie cu

StoPox WL 118

¢ Dependentd redusa a conductivitatii

fata de umiditatea relativa

e incdperi cu aparate electronice foarte sensibile

e hale de productie pentru electronica fina
(instalatii ESD)

e camere de ambalare pentru microelectronica

o camere de computere

StoPox GH 205 si masa de spaclu de egalizare
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox KU 613

Optional: StoDivers P 110

cca. 1,5 mm

e Suporturi pe baza de ciment

Sistem
EP in strat gros, fara solventi

o Acoperire In strat gros conductiva in volum
o Indeplineste TRBS 2153
o indeplineste EN 61340-5-1
o Indeplineste DIN VDE 0100-410
— numai in combinatie cu
StoPox WL 118

 incaperi cu aparate electronice foarte sensibile

o hale de productie pentru electronicd fina
(instalatii ESD)

e camere de ambalare pentru microelectronica

o camere de computere

StoPox GH 205 si masa de spaclu de egalizare
StoPox GH 205, umplut cu nisip cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPox KU 615

Optional: StoDivers P 110

cca. 2 mm

e Suporturi pe baza de ciment

Prevederile tehnice concrete si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu strictete.

Sistem
PUR in strat gros, fara solventi

o Acoperire elastica n strat gros cu
proprietati de acoperire a fisurilor

o indeplineste TRBS 2153

o Indeplineste EN 61340-5-1
—numai in combinatie cu
StoPur KV/StoPur WV 210

* Indeplineste DIN VDE 0100-410
—numai in combinatie cu
StoPox WL 118

o incaperi cu aparate electronice foarte sensibile

o hale de productie pentru electronica fina
(instalatii ESD)

o camere de ambalare pentru microelectronica

o camere de computere

StoPox GH 205 sau StoPur IB 500 si masa de
spaclu de egalizare StoPox GH 205 sau StoPur 1B
500, umplut cu nisip cuartos

StoPox WL 110 sau
StoPox WL 118

StoPur IB 510
Optional: StoPur KV/StoPur WV 210

Optional: StoDivers P 110

cca. 2 mm

e Suporturi pe baza de ciment
o Suport pe baza de asfalt turnat
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Acoperiri ESD pentru pardoseli StoCretec

Oferta de acoperiri antistatice pentru

pardoseli a devenit in ultima vreme Cerinte privind acoperirile antistatice pentru pardoseli

foarte complexa. Tabelul prezinta o TRBS 2153 Cerintd privind rezistenta de pamantare a acoperirii:

vedere de ansamblu asupra normelor < 108Q, mésuratori conform EN 1081 sau EN 61340-4-1

In vigoare precum sl asupra acoperlln- EN 61340-5-1 Protectia dispozitivelor electronice impotriva fenomenelor electrostatice:

lor StoCretec, care corespund valorilor Rezistenta de pamantare: RE < 1 x 10° Q.

indicate solicitate. Pentru pdmantarea personalului: RG < 3,5 x 107 Q sau incarcare < 100V si RG < 10° Q

(pdmantare primara a personalului prin pardoseald), masuratori conform EN 61340-4-1 si EN 61340-4-5

Sisteme si norme

cu strat conductor StoPox WL 110 cu strat conductor StoPox WL 118
Norma TRBS 2153 DIN EN 61340-5-1 DINVDE 0100-410 ~ TRBS 2153 DIN EN 61340-5-1 DIN VDE 0100-410
R, < 10°Q Test sistem/ Walking-  (2007) Re<10°Q Ig:tt sistem/ Walking-  (2007)
test RE> 10°Q RE> 10°Q
Sistem
StoPox WL 111 ([ [ J [
cu StoPox WL 113 ([ [ J [ J ([ ([
StoPox WB 110 ([ [ J [
cu StoPox WL 113 [ [ [ ] [ ]
StoPox WB 113 ([
StoPox KU 411 ([ [ J ([
cu StoPur KV [ [ J [ [
cu StoPur WV 210 [ ] [ [ ]
StoPox KU 611 ([ [ J [
cu StoPur KV ([ [ J [ J [ [
cu StoPur WV 210 [ ] [ ] [ [ ] [ ]
StoPox KU 613 ([ [ J [ J ([ [ J
StoPox KU 615 ([ [ J [ J ([ [
StoPur IB 510 ([ [ ([ ]
cu StoPur KV [ ] [ [ ] [ ]
cu StoPur WV 210 ([ [ J ([ ([

@ Norma indeplinitd

14 I Produse SI cerinj(e Prevederile tehnice concrete si datele referitoare la produse, incluse in fisele tehnice de observatii si in descrierile / certificatele sistemelor trebuie respectate cu strictete
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